




















专利名称(译) 微LED的转移方法，制造方法，装置和电子设备

公开(公告)号 US10020293 公开(公告)日 2018-07-10

申请号 US15/529612 申请日 2015-04-01

[标]申请(专利权)人(译) 歌尔声学股份有限公司

申请(专利权)人(译) GOERTEK.INC

当前申请(专利权)人(译) 歌尔声学股份有限公司.

[标]发明人 ZOU QUANBO
WANG ZHE

发明人 ZOU, QUANBO
WANG, ZHE

IPC分类号 H01L25/075 H01L33/62 H01L33/00

CPC分类号 H01L25/0753 H01L33/0079 H01L33/62 H01L33/0095 H01L2933/0066 H01L33/0093 H01L2224/16225

代理机构(译) ALSTON＆BIRD LLP

其他公开文献 US20170263593A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了一种微LED的转移方法，制造方法，装置和电子设备。传
输微型LED的方法包括：在激光透明的原始基板上形成微型LED;使微型
LED与预设在接收基板上的垫接触;用来自原始基板侧的激光照射原始基
板，以从原始基板上剥离微型LED。
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